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Tecnologia, servicio y calidad
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Nuestros pilares

@ TECNOLOGIA

Todo lo que hacemos se
basa en el despliegue de las
ultimas tecnologias laser
aplicadas a la industria.

Nuestra compania potencia
las cosas que conmueven a
las personas. Desarrollamos
y disefnamos soluciones con
un alto valor tecnologico,
manteniendo siempre como
centro de nuestro objetivo
las necesidades del cliente
de forma global.
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precisos y permanentes, incluso en areas
de dificil acceso, mediante un proceso
o rapido y flexible.
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El marcado laser le permite crear marcajes

Las soluciones innovadoras de LASERLOGY

permiten inscribir informacion sobre piezas

tiene varias ventajas, la baja tension del
material y l0s bajos costos debido a la
ausencia de desgaste de la herramienta.

{0} SERVICIO

Nuestro servicio comienza
mucho antes de que se
instale un sistema laser.

El asesoramiento al cliente,
los analisis de viabilidad y la
gestion de proyectos son los
pilares sobre los que se basa
nuestro concepto de éxito.
Una red global de expertos al
servicio de nuestros clientes.

() CALIDAD

En nuestra compainia, cada
empleado esta involucrado

y sensibilizado, lo que resulta
en productos de alta calidad
y un servicio de alto nivel.

El know-how tecnolégico y un
gran sentido de lo importante
forman la base de nuestros
productos innovadores y de
alta calidad.

de trabajo como parte de su configuracion
de produccion. La permanencia de las
marcas laser garantiza una trazabilidad
Optima. Ademas, el marcado sin contacto
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TECNOLOGIA LASER CO2

Los marcadores laser LS-C Series utilizan
fuentes CO2 RF totalmente selladas como
medio generador del haz |aser. Estos sistemas
reemplazan comunmente otras tecnologias de
marcado, como pueden ser la inyeccion de tinta
0 el etiquetado. Esto es debido a que los laseres
CO2 logran un marcado permanente y de muy
alta calidad, incluso a altas velocidades.

La tecnologia CO2 permite realizar marcados y
grabados en un amplio rango de materiales, tales
como acrilico, piel, papel, cartén, ceramica,
piedra, cristal, madera, PET, plasticos, metales
recubiertos, etc.

MARCADO DE ALTA CALIDAD

La serie LS-C se aprovecha de gran numero como resultado final un marcado de la mas

de nuevas caracteristicas comparado con los alta calidad y definicion.

modelos convencionales para conseguir

realizar marcados de la mas alta definicion. La combinacion de un escaner galvanométrico
de alta velocidad, junto con una potencia laser

El procesado del material es controlado disponible de hasta 30W, nos permite realizar

mediante el ajuste de distintos parametros rapidos y precisos marcados en un amplio

(potencia, velocidad, frecuencia, etc.) de cada rango de materiales.

objeto (linea, texto, logo, etc.), obteniendo



AREA DE MARCADO

La serie LS-C dispone de 4 opticas diferen-
tes para adaptarse a las necesidades de
cada aplicacion. La focal estandar F210
(area de marcado de 140x140mm) ofrece el

mejor compromiso entre area de trabajo y —< F100

resolucién. Opciones, la focal F100 (area de F160 . 70 x 70 mm
marcado de 70x70mm) y F160 (area de 110 x 110 mm

marcado de 110x110mm) para aplicaciones < F210

de alta resolucién, y la focal F300 (area de 140 x 140 mm
marcado de 210x210mm) con un amplio F300 «

210 x 210 mm
campo de marcado.

\AERSIC')N LS-CP MARCADO EN MOVIMIENTO

Gracias a la version especifica con longitud de La caracteristica “Marking On The Fly"” (marca-
onda 9,3 um, la serie LS-CP puede marcar do al vuelo) permite marcar piezas que se
plasticos transparentes como PET, Kapton y encuentran en movimiento. Este tipo de marca-
otros con extraordinaria calidad. La version do es usado para procesos de fabricacion
LS-CP es Util para procesar materiales que continuos donde cualquier parada de la linea de
son altamente absorbentes de esta longitud produccion seria inviable econdmicamente.

de onda.
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MARCADO Y CODIFICACION

El marcado y la codificacion laser son
aplicaciones relacionadas. El marcado
crea una marca de contraste en la super-
ficie del material mediante decoloracion o
fusion. La codificacion es un tipo de
marcado cuyo contenido varia de un
articulo a otro, como numeros de serie,
lotes o fechas de caducidad.

GRABADO

El grabado crea profundidad en la superfi-
cie del material al eliminar parte del sustra-

to y formar una depresion. Es especial-
mente util en materiales que no cambian ‘
de color al absorber el haz laser de CO2, I  ‘ 1

ya que genera un efecto de sombreado

que aporta contraste. Ademas, produce i
marcas mas profundas y resistentes al Il
desgaste, siendo una aplicacion habitual / |

para la codificacion.

ABLACION

La ablacion es la eliminacion de una capa
de material mediante procesamiento
laser. Las longitudes de onda del laser de
CO2 son absorbidas eficientemente por
ciertos materiales, permitiendo retirar
selectivamente capas de la superficie de
otros sustratos. Se utiliza para eliminar
revestimientos plasticos, tinta, pintura o
peliculas delgadas.
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CORTE PERFORADO Y TALADRADO

La serie LS-C corta con gran precision mate- El perforado y taladrado por laser requieren un
riales finos como plastico, papel y textil. Su equilibrio entre potencia maxima y tiempos de
tecnologia laser se adapta a casi cualquier emision para lograr un alto rendimiento. La
geometria, desde lineas rectas hasta formas energia se concentra eficazmente en el mate-
geométricas u organicas. Al no tener partes rial, generando orificios limpios y precisos.
moviles, requiere poco mantenimiento y El Idser trabaja en modo pulsado, eliminando
reduce el coste total de inversion frente a los progresivamente el material hasta conseguir
sistemas tradicionales de corte mecanico.

la penetracion y formar el orificio.

TEXTURIZADO

El texturizado en materiales con laser CO2
es un proceso de modificacion superficial
sin contacto que altera la rugosidad, el
relieve y el acabado estético o funcional de
un sustrato mediante la ablacién térmica
controlada de su capa externa. Permite
crear diferentes texturas y acabados con
gran precision, adaptandose a las caracte-
risticas y necesidades de cada material.




Ejemplos de aplicaciones =T

INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA

INDUSTRIA ALIMENTARIA




Ejemplos de aplicaciones e sy

INDUSTRIA FARMACEUTICA

MAN: 20/0
123456678

INDUSTRIA ELECTRICA Y ELECTRONICA




Especificaciones técnicas

CARACTERISTICAS
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Conozca todos los detalles y caracteristicas de nuestros equipos. Si necesita ampliar esta informacién
0 conocer mas detalles de nuestros equipos, contacte con nuestro servicio de soporte.

MODELO

POTENCIA LASER
AREA DE MARCADO
TIPO DE LASER
LONGITUD DE ONDA
FRECUENCIA
PUNTERO LASER

METODO DE MARCADO

VELOCIDAD DE ESCANEO MAX.

SOFTWARE

TIPO DE CARACTERES

CODIGOS 1D / CODIGOS 2D

LOGOTIPOS / GRAFICOS
TEMPERATURA OPERATIVA
HUMEDAD OPERATIVA
REFRIGERACION
ALIMENTACION

POTENCIA CONSUMIDA
COMUNICACIONES

CONDICIONES DE MARCADO

LONGITUD CABLE INTERCONEXION

PESO CABEZAL

PESO CONTROLADOR

LS-20C

20w

LS-20CP LS-30C

20W 30w

LS-30CP

30W

70x70mm, 110x110mm, 140x140mm o 210x210mm

10,6 pm

CO2 sellado RF
9,3 um 10,6 um

0-25 KHz

9,3 um

Semiconductor A = 655nm, laser clase 2; TmW

Escaner galvanométrico
12000 m/seg

LogyMark

Caracteres alfanumeéricos, simbolos, logotipos y otros caracteres especiales

CODE39, CODE128, ITF2/5, NW-7, JAN/UPC/EAN, RSS 14, RSS limited,

RSS expanded (GS1 Databar), GS1 Data Matrix,
QR, Micro QR, Data Matrix (ECC200), etc.

VEC, DXF, BMP, SVG, HPGL, JPEG, Al, EPS, etc.

< 600W

35 a 75% RH (sin condensacion)

Ventilacion forzada

90 a 132VAC 0 180 a 264VAC, 50/60Hz

E/S digitales, Ethernet (TCP/IP)

Marcado dinamico y estatico

< 775W

0 a +40°C (sin condensacion), almacenamiento: -10 a 60°C

5 metros (otras dimensiones bajo demanda)

17 Kg

25 Kg

OGY | LS-C SERIES



Qmensiones
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UNIDAD DE CONTROL

Compacto y facil de integrar en su maquina o linea de produccion. Revise las dimensiones o solicite los ficheros 3D
para verificar su proyecto.

O

Todas las dimensiones estan expresadas en mm.
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CABEZAL LASER
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Todas las dimensiones estan expresadas en mm.
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ESPANA

Sede central

© Poligono Industrial A Granxa, Rua C,
Paralela 4, 118 - 36475, O Porrifo
(Pontevedra)

, (+34) 986 596 706

& info@laserlogy.com

© Copyright 2019 - 2026 | Logy Lasertech S.L.U. | All Rights Reserved.

MEXICO

Soporte técnico y ventas

© Parque Industrial Colosio, Calle 3, 459 -
Colonia Balcones de la Aurora, 25298,
Saltillo - Coahuila

Q, (+52) 844 459 3605

& ventas.mx@laserlogy.com
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